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ENIG-npouec (Electroless Nickel / Immersion Gold) - oauH 3 cydyacHUX, TEXHOJIOTIYHUX
Ta CKJaJHHUX MPOLeciB HaHeceHHs QiHINIHUX MOKPUTh B TEXHOJIOTII ApyKoBaHUX muaaT. Taki
NOKPUTTS TpPUBaJIMKU 4ac 306epiraloTb 3JaTHICTb [0 MNaku {1 € CyMiCHUMU 3
pi3HMMU TexHoJoTiAMU MoHTaxy. ENIG-npouec Halkpalle migXxoAuTb AJis BUOArJMBUX i
YyTJIMBUX JleTalleH, AKI BUKOPUCTOBYIOTbHCA B eJIeKTPOHIiLi 3aBJsKA HACTYIIHUM IlepeBaram:
BUCOKA CTiHKICTb [0 OKHCHEHHsl, 3JaTHicTb A0 6araTopa3oBoi mNallku 3a
BUCOKHX TeMIlepaTyp, MaJia TOBIIMHA i TpUBa/IMi TepMiH 36epiranus [1].

OpHak pa3oM i3 [UM BUPOOHHUITBO MaT 3a TexHoJorielo ENIG cTUKaeTbcs 3 HU3KOMO
npo6JieM: TOKCUYHI CKJIaJHUKU PO34YHHIB, BUCOKA BapTiCTh, yTBOPEHHSI «YOPHUX [AIJNSTHOKY,
CKJIQJIHICTh BiZITBOpPEHHS MPOLeCy B MPOMUCJI0BUX MacliTabax [2].

Byso npoBefieHO KOMILJIEKC JOC/iJpKeHb, CIPAMOBAaHUX Ha BUBYEHHS 0COOJMBOCTEN
XiMiYHOTO OCa/PKEHHS TOHKMUX LIapiB 30J10Ta Ha TUIOBI OCHOBM JpykoBaHuX muaT. l[o6
no30yTHUCA  TOKCMYHUX  KOMIIOHEHTIB y  poO34MHaX Ta  MNPUCKOPUTH  d4ac
HaHeCeHHS NOKPUTTS, OyJI0 3alpONOHOBAHO MPOLEC OCaJKEHHA IMepCiiHUX NOKPHUTH
30JI0TOM Ha HiKeJbOBaHIM Ta MiJHIH OCHOBiI 3 TioKap6aMiJHUX KOMILJIEKCIB 30J0Ta.
lle¥ npouec [03BOJISE€ 3HAYHO MiABUIIUTU WIBUJKICTb HaHECEHHA NOKPUTb 30J0TOM. Jlo
TOrO K, TioKap6aMiZjHi KOMILJIEKCM 30J/I0Ta JEeMOHCTPYIOTb Kpally CTabiJbHICTb MpHU
36epiraHHi, Ha Bi/jMiHy Bi/i pO3YMHIB HAa OCHOBI Tripa3uHy.

B paHiil po6oTi Oy/si0 MOCTaBJeHO 3a METY He JiMlle BiJJMOBUTHCS BiJ pO34uHIB
i3 TOKCHYHHUMU JOMiIlIKaMH. Heob6xigHo oyJi0 JOMOTTHUCS 3HA4YHOTO
N/ BUILIEHHSA [UBUAKOCTI OCAa/P)KeHHs], He BTPAaTUBIUA IpPHA LbOMY SKOCTI IOKPUTTH Ta
MIIIHOCTI ajresii.

ByJi0 ekcliep¥MeHTa/JbHO BU3HAY€HO MAaKCUMaJIbHY LIBU/KICTh HaHECEHHS MOKPUTTH,
BoHa cTaHOBUTH BiJ 0,1 g0 0,16 MKM/XB 3a yMOBU TeMIlepaTypu po3uuHy Big 30 go 45 °C i
cknagy po3uuny (r/am:): AuClL - Big 5 mo 10; CS(NH.). - Bix 15 go 40; kucioTa qUTpaTHA
CH:O, - Bix 18 pmo 25 mpu pH Big 2.5 mo 3,5. BuUsHaueHO TOBIIMHY NOKPUTb, fIKa NpHU
TpuBajocTi npouecy HaHeceHHs Bifg 35 go 50 c. cranoButh Big 0,05 go 0,12 Mkwm.
3anpornoHOBAaHUM MPOLeC € HETOKCUYHOKW anbTepHaTuBO ENIG-ipouecy, agke TexHomo0ris
Jl03BOJISIE MO30YTHCS PO3YMHIB TaKUX TOKCUYHUX CHOJIYK, K TifpasuH, ¢opManbierisi Ta
IHLII.
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